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ATKLĀTS KONKURSS

        Mazo leņķu Rtg difraktometrs

/Grazing Incidence X-ray Diffractometer/


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN 
TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS FORMA



I Iekārtas nosaukums: Mazo leņķu Rtg difraktometrs
II CPV kods: 38530000-9, Difrakcijas aparāts
III Iekārtas piegādes un uzstādīšanas termiņš: ne vēlāk, kā 6 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas
IV Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums 15/07/2026

1. Nenodefinētās prasības, preču zīmes un piegādājamo iekārtu stāvoklis
Ja tehniskajās specifikācijās ir minētas preču zīmes vai piegādātāji, vai ražotāji, tas jāsaprot kā atsauce uz pielīdzināmu vai augstāku kvalitāti, pieļaujot ekvivalenci attiecībā uz tehniskajās specifikācijās minētajiem parametriem. Līguma ietvaros piegādājamā(s) iekārta(s) nedrīkst būt lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai renovētas daļas.

If trademarks or suppliers or manufacturers are mentioned in the technical specifications, this should be understood as a reference to products of equivalent or higher quality, allowing for equivalence in relation to the parameters specified in the technical specifications. The equipment (s) supplied within the framework of the contract shall not be used, they shall not have built-in used or renovated parts.

General:
A multifunctional benchtop X-ray diffractometer (XRD) designed for phase composition, structural, and crystalline phase transition analysis. The system provides fast  data acquisition over a wide angular range. The instrument is compact, operates on a standard single-phase power outlet, and requires no external water cooling, making it suitable for any laboratory environment.
Vispārīgi:
Daudzfunkcionāls galda rentgena difraktometrs (XRD), kas paredzēts materiālu fāžu sastāva, struktūras un kristālisko fāžu pāreju analīzei. Sistēma nodrošina ātru datu uzkrāšanu plašā leņķiskā diapazonā. Iekārta ir kompakta, darbojas no standarta vienfāzes elektrotīkla un tai nav nepieciešama ārējā ūdens dzesēšana, padarot to piemērotu jebkurai laboratorijai.



	1. 
	General requirements
	Vispārīgās prasības
	Applicant`s Offer /
Pretendenta piedāvājums

	Specify the proposed equipment (manufacturer, make, model):
Norādīt piedāvāto iekārtu (izgatavotājs, marka, modelis):
	

	1.1. 
	Electrical characteristics: single phase 220 Vac +/-10%  50 Hz
	Iekārta darbojas no vienfāzes tīkla 220+/-10% 50Hz
	

	1.2. 
	Total dimensions not exceed: H 85cm, D 75cm, W 75cm
	Iekārtas izmēri nepārsniedz: 75x75 cm, h 85 cm
	

	1.3. 
	Weight not exceed  200kg
	Iekārtas svars nepārsniedz 200kg
	

	1.4. 
	Included: a table suitable for installation of the equipment, with minimum dimensions of H 70cm, D 75cm, W 150cm
	Iekļauts: Iekārtas novietošanai piemērots galds ar izmēriem, ne mazākiem par: 75x150 cm, h 70 cm
	

	1.5. 
	Power rating (specify equipment power rating, W):
	Jauda (norādīt iekārtas jaudu, W):
	

	2. 
	Safetly
	Drošības prasības
	

	2.1. 
	Housing, door, window with X-Ray leak proof and fail-safe control
	Korpuss, durtiņas, logi radiāciju necaurlaidīgi un kontrolējami
	

	2.2. 
	X-Ray shutter unit: electromechanics shutter interlocked with the radiation enclosure
	Elektromehānisks aizvars nosedz staru avotu
	

	2.3. 
	X-Ray radiation < 1μSv/h at 10 cm from the XRD instrument
	Rentgena starojuma līmenis 10 cm attālumā no korpusa nepārsniedz 1μSv/h
	

	2.4. 
	The Applicant must submit an EU Declaration of Conformity, proof of CE marking, and test reports or certificates demonstrating compliance with the applicable directives and standards.
	Pretendentam jāiesniedz ES atbilstības deklarācija, CE marķējuma apliecinājums un testēšanas protokoli vai sertifikāti, kas apliecina atbilstību piemērojamām direktīvām un standartiem
	

	3. 
	High voltage generator:
	Augstsprieguma avots
	

	3.1. 
	not less 500 Watts
	Jauda ne mazāka par 500 W
	

	3.2. 
	not less 40kV 
	Spriegums ne mazāks par 40 kV
	

	3.3. 
	not less 15mA
	Strāva ne mazāka par 15 mA
	

	3.4. 
	integrated water chiller
	Iebūvēta ūdens dzesēšana
	

	3.5. 
	Voltage Step Width: not less 1 kV
	Sprieguma regulēšanas solis ne lielāks par 1 kV
	

	3.6. 
	Current Step Width: not less 1 mA
	Strāvas regulēšanas solis ne lielāks par 1 mA
	

	4. 
	X-ray tube
	Rentgenstaru avots
	

	4.1. 
	X-Ray Tube Type: Copper
	Avota materiāls: Cu
	

	4.2. 
	X-Ray focus not exceed 0.5 x10 mm
	Avota fokusa laukums nepārsniedz 0.5 x 10 mm
	

	5. 
	Goniometer
	Goniometrs
	

	5.1. 
	Vertical geometry for reflection measurements
	Vertikālas ģeometrijas, piemērots refleksijas mērījumiem
	

	5.2. 
	Measuring circle diameters: not less 150 mm
	Goniometra rādiuss ne mazāks par 160 mm
	

	5.3. 
	Vertical Scanning Angular Range at least: - 3°< 2θ< + 160°
	Skenēšanas diapazons ne mazāks par - 3°< 2θ< + 160°
	

	5.4. 
	Goniometer Motorization: not coupled
	Goniometra plecus var pozicionēt neatkarīgi
	

	5.5. 
	Modes of operation: continuous, stepwise or decoupled scanning
	Darba režīmi: nepārtraukts, pa soļiem vai atsaistīts
	

	5.6. 
	Minimum step size not exceed 0,01 degree
	Minimālais solis ne lielāks par 0.01°
	

	5.7. 
	Alignment ± 0.02° or better
	Pozicionēšanas precizitāte ± 0.02° vai labāka
	

	5.8. 
	Grazing incidence configuration included
	Mazo leņķu mērījumu konfigurācija iekļauta
	

	5.9. 
	Maximum speed not less 2 degree/sec
	Pārvietošanas ātrums ne mazāks par 2° sekundē
	

	5.10. 
	Beam optics to condition beam in Cu Kalpha
	Optika optimizēta Cu K-alfa starojumam
	

	5.11. 
	Primary and secondary slits
	Paredzētas primārās un sekundārās spraugas
	

	5.12. 
	Soller slits: 2.5° or better
	Sollera telpiskie filtri  2.5° vai labāki
	

	5.13. 
	K-Beta reduction filter
	Paredzēts K beta līnijas filtrs
	

	6. 
	Detector
	Detektors
	

	6.1. 
	2D Silicon detector 
	Divdimensionāls Si detektors
	

	6.2. 
	Sensor resolution not less 200 x 200 pixels
	Izšķirtspēja vismaz 200 x 200 pikseļi  
	

	6.3. 
	Pixel size 50-60μm
	Pikseļa izmērs 50-60μm
	

	6.4. 
	Operating in 0D, 1D, 2D mode
	Paredzēti  0D, 1D, 2D darbības režīmi
	

	6.5. 
	Count rate not less 10 MHz
	Ātrdarbība vismaz 10 MHz
	

	6.6. 
	Fluorescence suppression available
	Paredzēta fluorescences filtrēšana
	

	7. 
	Sample holders
	Paraugu turētāji
	

	7.1. 
	Powder mount: reflection mode configuration
	Pulverveida paraugiem refleksijas režīms
	

	7.2. 
	At least 6-position sample holder for bulk and powder samples
	Paraugu turētājs vismaz 6 pulverveida vai masīviem paraugiem
	

	7.3. 
	Supplied with sample supports
	Paraugu turētājs aprīkots ar kasetēm
	

	7.4. 
	Sample support 51mm not less 4 pcs
	51mm kasetes ne mazāk par 4 gab
	

	7.5. 
	Thin layer sample support not less 2 pcs
	Plānu kārtiņu turētāji ne mazāk par 2 gab
	

	8. 
	Data processing
	Datu apstrāde
	

	8.1. 
	Includes system control, data recording and processing units
	Iekļauti sistēmas vadības, datu reģistrēšanas un apstrādes bloki
	

	8.2. 
	Instrument control and data collection software included
	Iekļauta programmatūra iekārtas kontrolei un datu reģistrācijai
	

	8.3. 
	Search Match software with crystallographic database
	Iekļauta Search Match licence un kristalogrāfiskā datubāze
	

	8.4. 
	Qualitative and semi-quantitative analyses software
	Iekļauta programmatūra kvalitatīvai un daļēji kvantitatīvai analīzei
	

	8.5. 
	Treatment software by Rietveld method
	Rietvelda metodes programmatūra iekļauta
	

	9. 
	Shipment and installation
	Piegāde un uzstādīšana
	

	9.1. 
	Supplier undertakes to deliver the device to the address specified by the Buyer, to install it within the Buyer's premises, and to commission it in accordance with the manufacturer's technical specifications
	Piegādātājs apņemas piegādāt ierīci uz Pircēja norādīto adresi, uzstādīt to Pircēja telpās un nodot ekspluatācijā saskaņā ar ražotāja tehniskajiem nosacījumiem
	

	9.2. 
	Shipment cost included
	Sūtīšanas izmaksas iekļautas
	

	9.3. 
	Delivery to the purchaser's address Ķengaraga Str. 8, Riga, Latvia, LV-1063
	Piegāde uz pasūtītāja adresi Ķengaraga iela 8, Rīga, Latvija, LV-1063
	

	9.4. 
	Full warranty at least 12 months
	Pilna garantija vismaz 12 mēneši
	

	9.5. 
	Installation and basic training course on site
	Uzstādīšana un operatoru pamata apmācība uz vietas
	



Pretendents / Tenderer:
________________					______________					_____________
	  /vārds, uzvārds/ 					/amats/                   					/paraksts[footnoteRef:1]/ [1:  pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu] 


datums,  2026. ___._____________
/ vieta/
